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臺灣半導體產業今年產值創新高，突破了3兆大關，躍居全球第二大，
而位居高雄的日月光為全球第一大半導體製造服務公司，以先進IC封裝技術，引領世界半導體產業
 
一、實習機構：日月光半導體製造股份有限公司
 
二、實習期間：110年2-6月（學期實習）、110年7月-111年6月（學年實習）
※ 本次招募僅限「學期實習」，學年實習部分將另案公告
 
三、職缺內容及薪資福利：
	 
	製程助理工程師
	資訊助理工程師

	招募對象
(限大四學生)
	應用化學系(須配合系上實習課程規劃進度決定是否受理報名)、應用物理系
	應用數學系(須配合系上實習課程規劃進度決定是否受理報名)、電腦與通訊學系、資訊工程學系、資訊科學系、資訊管理學系、智慧機器人學系

	工作內容
	1.協助執⾏製程計畫及製程改善事項
2.協助作業員之教育訓練
3.協助處理⽣產線異常管理
	1.協助程式開發、執行資訊系統操作
2.協助執行資訊系統短期專案
3.協助資訊系統基礎維護及問題排除

	薪資福利
	實習期間以正式員工任用，表現優異者，畢業後擇優轉任工程師聘用
⽉薪 28,600元
	實習期間以正式員工任用，表現優異者，畢業後擇優轉任工程師聘用
⽉薪 28,600元

	工作時間
	常日班 週一~週五
8:00-17:00
	常日班 週一~週五
8:00-17:00


 
四、工作地點：⾼雄市楠梓加⼯區經三路26號
 
五、住宿／膳食：無，膳食提供午餐補助35元。
 
六、應徵方式：
(一)本實習方案依教育部規定，須搭配各系開設之校外實習課程。
(二)有意願申請者，請於109/1/20(三)前將相關資料送至系辦彙整名冊，再交由職涯發展與輔導組統一報名。
(三)經審核通過後邀約面試，通過履歷篩選後擇優安排筆面試並通過者，方得獲本公司實習生錄取機會。(筆面試時間視報名情況而定，預計甄選時程:1月份)
 
七、報名資料：
(一)自製履歷（104履歷即可）
(二)大一到大三成績單
(三)身份證正反面影本
(四)其它可供加分證照或專題



